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OG SISTEMLERI ICIN
METAL OKSIiTLi PARAFUDRLAR
TEKNIK SARTNAMESI

1. GENEL

1.1. Konu ve Kapsam

Bu sartname, 36 kV’a kadar (36 kV dahil) olan orta gerilim (OG) sistemlerinde gerilim
yilikselmelerini sinirlamak amaciyla tasarlanmis atlama arahiksiz, degisken metal oksit
direncli, seramik yada silikon mahfazali faz-toprak arasi parafudrlarin teknik 6zelliklerini ve
temin kosullarin1 kapsar.

Bu sartname kapsamindaki parafudrlar, sartname ekleri ve malzeme listesinde aksi
belirtilmedik¢e aksesuarlari ile birlikte komple iinite olarak temin edilecektir. Temini istenen
parafudrlarin tipleri ve teknik ozellikleri Malzeme Listesinde ve/veya Garantili Ozellikler
Listesinde belirtilmektedir.

1.2. Standartlar
Aksi belirtilmedikge, sartname kapsamindaki Parafudrlar, asagida belirtilen Tiirk Standartlar

(TS), Avrupa Elektroteknik Komisyonu (CENELEC) ve Uluslararas1 Elektroteknik Komisyonu
(IEC) standartlarinin en son baskilarina uygun olarak tasarlanacak, imal ve test edilecektir.

Standart No Standart No Standart Ada
(TSE) (IEC, CENELEC)

Parafudrlar, Boliim 4: A.A.Sistemleri i¢in

TS EN 60099-4-1997 | IEC 60099-4:2004-05 Atlama Araliksiz Metal Oksit Parafudrlar

Esdeger veya daha iistiin baska standartlar kabul edilebilir. Bu durumda teklif sahibi, uygulanan
standardin Ingilizce ya da Tiirkge kopyasini teklifiyle birlikte verecektir.

1.3. Tarifler
Asagida yapilan tariflerin bazilar1 IEC 60099-4 no’lu standarttan alinmistir.

Atlama Araliksiz Metal Oksit Parafudr: Herhangi ayrilmaz bir seri ve paralel atlama aralig1
bulunmayan, seri ve/veya paralel bagli metal oksit degisken direngleri bulunan bir parafudr.

Degisken Metal Oksit Direng¢: Degisken gerilim-akim karakteristikleri ile asir1 gerilimlere
kars1 diisiik direng gostererek, baglanti uglar1 arasindaki gerilimi sinirlayan, normal giig
frekansli gerilimlerde ise yiiksek direng gdsteren parafudr kismudir.

Parafudrun Anma Gerilimi (Ur): Gegici asir1 gerilim sartlarinda parafudrun saglikli
caligsabilmesi i¢in yapiminda dngoriilen, baglanti uglari arasinda izin verilebilen maksimum gii¢
frekansli gerilimin etken degeridir.
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Parafudrun Siirekli Calisma Gerilimi (Uc): Parafudr baglant1 uglar1 arasina siirekli olarak
uygulanabilecegi belirtilen gii¢ frekansl gerilim etken degeridir.

Parafudrun Nominal Bosalma Akim (In): Parafudrun siniflandirilmasi amaciyla kullanilan,
yildirim akim darbesinin tepe degeridir.

Parafudrun Siirekli Akimi: Siirekli Calisma Gerilimi (Uc) ile enerjilendiginde parafudr
icinden gecen akimdir.

Parafudrun referans akimi: Parafudrun referans gerilimini belirlemek ic¢in kullanilan gii¢
frekansli akimin ohmik bileseninin tepe degeridir. Referans akim degeri imalat¢i tarafindan
belirtilmelidir.

Parafudrun referans gerilimi (Uref): Parafudrdan referans akimi akitabilmek i¢in, Parafudra
uygulanmas1 gereken gii¢ frekansli gerilimin tepe degerinin V2’ye béliinmesi ile elde edilen
degeridir.

Parafudrun artik gerilimi (Ures): Bosalma akiminin gegisi sirasinda parafudrun baglanti
uclar arasinda goriilen gerilimin tepe degeridir. (Bosalma gerilimi)

Parafudrun Gii¢ (Sebeke) Frekansh Dayanma Gerilimi/Zaman Karakteristigi: Parafudra
zarar vermeyecek ya da parafudrun 1s1l kararliligin1 bozmayacak bir gii¢ frekansli gerilimin en
uzun hangi siire ile uygulanabilecegini gosterir. Bu karakteristik ile ilgili kosullar IEC 60099-
4, Madde 6.10°da belirtilmistir.

1.4. Calisma Kosullar:

Parafudrlar asagida belirtilen Calisma Kosullarinda kullanmaya uygun olacaktir.

Kullanim yeri Harici (Bina Dis1)
Yiikselti 1000 metreye kadar,
Ortam Sicaklig1

- En Yiiksek +40 °C

- En Diisiik - 40 °C

Riizgar hiz1 34 m/s’nin altinda

En Yiiksek Giines Isinimi 1.1 kW/m2

Ortam Hava Kirliligi Diizey I1I (Agir Kirli)
Montaj sekli Dikey

Asagida belirtilen Ozel Cahsma Kosullarl, Malzeme Listesinde belirtilmesi halinde gecerli
olacaktir.

. . - 2000 metreye kadar
% 9
Yikselti - 3000 metreye kadar
Ortam Sicaklig *
- En Yiiksek + 40 °C’nin tistlinde
- En Diisiik - 40 °C’nin altinda
Ortam Hava Kirliligi Diizey IV (Cok Agir Kirli)

*: ALICI tarafindan Malzeme Listesinde belirtilecektir.
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1.5. Sistem Kosullari

Frekans (Hz) 50
Nominal Sistem Gerilimi (kV) 6.3 10.5 15.8 34.5
En Yiiksek Sistem Gerilimi kV) 7.2 12 17.5 36
Korunacak  techizatin ~ Yildinm  Darbe
Dayanma Gerilimi (kV-tepe) 60 75 95 170
Sistem Topraklamasi * - Dogrudan toprakli notr sistemi,

- Direng iizerinden toprakli n6tr sistemi
Toprak arizalarinin temizlenme siiresi 3 (li¢) saniyenin altinda

* ALICI tarafindan Malzeme Listesinde belirtilecektir.
2. TEKNIK OZELLIKLER.

2.1. Elektriksel Ozellikler

Bu sartname kapsamindaki parafudrlarin elektriksel 6zellikleri asagida belirtildigi gibi
olacaktir.

2.1.1. Anma Gerilimi (Ur) ve Siirekli Calisma Gerilimi (Uc)’nin en az degerleri:

www.tedas.gov.r

En Dogrudan Toprakh Notr Sistemi Direnc Uzerinden Toprakh Notr
Yiiksek Sistemi
Sistem | Anma Gerilimi Siirekli Calisma Anma Gerilimi Stirekli Calisma
Gerilimi (Ur) Gerilimi (Uc) (Ur) Gerilimi (Uc)
kV kV-etken kV-etken kV-etken kV-etken
7.2 6 5 7 6
12 10 8 12 10
17.5 15 12 18 15
36 30 24 36 29

2.1.2. Anma Bosalma Akimi (In) : 5 kA,
10 kA (Hat Bosalma Sinifi:1)

Anma Bosalma Akimi, ALICI tarafindan Malzeme Listesinde belirtilecektir,

2.1.3. Artik Gerilim Degerleri (En fazla)

Nominal Bosalma Akimi (In) 5000 Amper olan Parafudrlar igin:

Anma Gerilimi (Ur)

Dik Akim Darbesi Artik

Yildirim Darbesi Artik Gerilimi

Gerilimi
(kV-rm.s.) (kV-tepe/Ur) (kV-tepe/Ur)
3-29 2.7-4.0 24-3.6
30-132 2.7-3.7 24-3.6
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- Nominal Bosalma Akimi (In) 10 000 Amper olan Parafudrlar igin.

Anma Gerilimi (Ur) | Dik Akim darbesi | Yildirim Darbesi | A¢ma-kapama Darbesi
Artik Gerilimi Artik Gerilimi Artik Gerilimi
kV, rm.s (kV-tepe/Ur) (kV-tepe/Ur) (kV-tepe/Ur)
3-29 2.6-4.0 23-3.6 2.0-2.9
30-132 2.6-3.7 23-33 2.0-2.6

NOT: Tabloda yer alan degerler IEC 60099-4:2004 no’lu standardin EK-J’den alinmistir.
2.1.4. Anma Kisa Devre akim (Is) : 16 kA-etken
2.1.5. Kismi Bosalma : 1.05 Uc’de en fazla 10 pC

2.2. Yapisal Ozellikler

2.2.1. Genel

Parafudrlarin yapiminda kullanilacak biitlin malzemeler; dayaniklilik, saglamlik ve diger
fiziksel ve elektriksel 6zellikleri yoniinden kullanma amaglarina en uygun sekilde secilecek, en
iyi kalitede ve kusursuz olacaktir.

Parafudrlarin aktif boliimlerinin nem, rutubet ve kirlenmeye karsi korunabilmesi i¢in gerekli
tedbirler alinacaktir.

2.2.2. Mahfaza

Mahfaza, Malzeme Listesinde belirtildigi sekilde, seramik yada silikon kaug¢uk malzemeden
olacaktir.

Yalitkan mahfaza; gerek normal isletme kosullarinda gerekse sistemde asiri gerilimlerin
meydana geldigi durumlarda, {izerine etki eden burulma kuvvetlerine, kisa devre akimlari,
deprem ve diger titresimler ve atmosferik kosullar sebebiyle meydana gelen kuvvetlere
dayanacak sekilde imal edilmis olacaktir.

Yalitkan mahfaza {izerinde bulunan biitiin metal kisimlarin atmosfere acik boliimleri, sicak
daldirma galvanizli ¢elik malzeme veya korozyona dayanikli metallerden yapilacaktir. Biitiin
metal kisimlar, sicaklik degisimleri ve mekanik zorlamalarda mahfazadan ayrilmayacak sekilde
tespit edilecek, tespit i¢in kullanilan malzeme yiiksek kalitede ve metal kisimlarla kimyasal
reaksiyona girmeyecek, genlesmelerde kirilmayacak 6zellikte olacaktir.

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedik¢e mahfazanin minimum spesifik yilizeysel kagak yolu
uzunlugu en az 25 mm/kV olacak, hesaplamada en yiiksek sistem geriliminin fazlar aras1 degeri
kullanilacaktir.
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2.2.2.1. Silikon Kaucuk Mahfaza

Silikon kauguk mahfaza; aleve dayanikli, bosluksuz, hidrofobik (su tutmayan) o&zellikte
olacaktir.

2.2.2.2. Seramik Mahfaza

Seramik mahfazalar; yiiksek vasifli ve homojen bir yapida olacak, atmosfere acgik yiizeyleri
plriizsiiz, kusursuz, kahverengi parlak bir sirla kaplanmis olacaktir. Mahfazada hi¢bir yabanci
madde, catlak, kabuklanma, hava kabarcigy, ¢izik, ¢capak, piiriiz, benek, leke ve benzeri kusurlar
bulunmayacaktir.

Mahfaza ve sir ani sicaklik degisimlerinden etkilenmeyecek, endiistriyel kirlenme, ozon, asit,
alkaliler, tuz, toz ve diger atmosferik kosullara kars1 dayanikli olacaktir.

2.3. Parafudr Aviricisi

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedik¢e tiim parafudrlarda, parafudrun arizalanmasi
durumunda, parafudrun sistemden ayrilmasini saglayan (faz ile toprak arasindaki baglantiy
kesen) bir diizenek bulunacaktir. Bu diizenegin ¢alismasi ile arizali parafudr, yer seviyesinden
gozle agikga goriilebilecektir.

Parafudr Ayiricisinin ¢alismasi icin gececek zaman gecikmesi ile ilgili Calisma Zamani/Akim
Egrisi teklifle birlikte verilecektir.

2.4. Montaj

Parafudrlar; faz iletkeni ile toprak arasina baglanacak ve Baglanti Konsolu' ya da Baglant1
Kelepgeleri kullanilarak dikey konumda montaj edilecektir.

Montajda kullanilacak Baglanti Konsolu ya da Baglanti Kelepgesi ile gerekli hirdavatlar
(Civata, somun, rondela v.b) parafudrlarla birlikte teslim edilecektir.

Montaj malzemesi olarak kullanilacak metal malzemeler, mekanik zorlamalara dayanikli sicak
daldirma galvanizli ¢elik veya korozyona dayanikli diger metallerden olacaktir.

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikce, parafudrun toprak terminalinin sistemin topraklama
iletkenine baglantisim saglayan orgiili Toprak Baglant1 Iletkeni, parafudrla birlikte
verilecektir. Toprak Baglant1 fletkeni 25 mm? ¢apinda 350 mm uzunlugunda kalay kaplh
orgiilii bakir olacaktir. Toprak Baglanti Iletkeninin ve Parafudr Ayiricisimin Parafudr ile
baglantisin1 gdsteren prensip resmi ekte verilmistir.

2.5. Hat ve Toprak Baglanti1 Terminalleri

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikge;

- Silikon Mahfazalh Parafudrlarda Hat ve Toprak Baglanti terminalleri, 10 ve 12 mm ¢apinda
30-50 mm. uzunlugunda dis ¢ekilmis olacaktir. Terminaller {izerinde somun ve rondelalar
takilmis olacaktir.

! Baglanti konsolunun yalitkan bir malzemeden yapilmas1 halinde, s6z konusu yalitkan malzeme; Parafudrun harici
¢aligma kosullarina uygun olacaktir ve Yanmazlik Sinifi en az V-O olacaktir. Baglanti Konsolunun 1 dakika siireli
sebeke frekansli dayanim gerilimi en az Um/V3 olacaktir.

-5-
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- Seramik Mahfazali Parafudrlarda Hat Terminali, 25-90 mm? kesitli orgiilii iletken
baglantisina uygun civata ile sikistirilan klemens tipinde olacaktir. Toprak Terminali ise kablo
pabucu ile yapilacak baglantiya uygun olacaktir.

Terminal malzemeleri ile baglantida kullanilacak klemens, civata, somun, rondela v.b diger
malzemeler paslanmaz ¢elikten olacaktir.

2.6. Etiket

Her parafudrun iizerinde paslanmaz celikten veya paslanmayan bagka bir metalden yapilmis ve
parafudr tizerine saglam bicimde tutturulmus bir etiketi olacak veya etiket {izerinde yer alacak
bilgiler parafudrun metal basligr ya da kapag: iizerine yazilacaktir. Etiket ya da parafudr
iizerindeki yazilar zamanla bozulmayacaktir.

Parafudrlarin tanimlanmasi i¢in en azindan asagidaki bilgiler etiket {izerinde belirtilecektir.

- Imalat¢inin adi1 ve markasi, Parafudr tipi,
- Imal y1ls,

- Anma gerilimi (Ur),

- Siirekli igletme gerilimi (Uc),

- Anma bosalma akimai (In),

- Anma Kisa devre akimu (Is),

2.7. Korozyona Karsi Onlemler

Parafudrlarin akim tagimayan metal boliimleri korozyona dayanikli malzemeden olacak ya da
korozyona kars1 korunmus olacaktir.

Korozyona karsi korunma i¢in akim tagimayan demirden parcalar, sicak daldirma yontemiyle
galvanizlenecektir. Galvanizleme islemi ve galvanizlenmis yiizeyler iizerindeki deneyler, TS
914 " Galvanizleme (Sicak Daldirma Metoduyla)'" standardina uygun olarak yapilacaktir.

3. DENEYLER

Deneyler, aksi belirtilmedik¢e IEC 60099-4:2004 standardina veya en yeni baskisina gore
yapilacaktir.

3.1. Tip Deneyleri

Tip Deneyleri komple parafudrlar, ya da parafudr birimleri {izerinde yapilacaktir. Deneyler
parafudr birimleri {lizerinde yapildiginda, o birimlerin ilgili deneyleri komple parafudrla
(imalatg1 toleranslari icinde) ayni davranist gdstermesi gereklidir.

- Seramik mahfazali ve Silikon Kauguk mahfazali parafudrlara uygulanacak deneyler
asagidaki tabloda gosterilmektedir.
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ACIKLAMA
In: 10 000 Amper |In: 5 000 Amper
NO DENEY ADI
1 | Parafudr Mahfazasimin Yalittm Dayanikhilik Deneyleri
- Sebeke Frekansli Gerilim Deneyi, X X
- Yildirim Darbe Dayanim Deneyi, X X
2 | Artik Gerilim Deneyleri
- Dik Akim Darbesi Artik Gerilim Deneyi, X X
- Yildirim Darbesi Artik Gerilim Deneyi, X X
- Ag¢ma-kapama Darbesi Artik Gerilim Deneyi, X -
3 | Uzun Siireli Akim Dayamim Deneyi X X
4 | Calisma Rejimi Deneyleri
- Yiksek akim darbesi ¢alisma rejimi deneyi X X
5 |lIsletme Frekansh Gerilime Kars1 Zaman Egrisi X X
Karakteristiklerinin Dogrulanmasi Deneyi
6 | Kisa Devre Deneyleri
- Anma Kisa Devre Akiminda Yiiksek Akim X X
Deneyi
- Azaltilmis Kisa Devre Akiminda Yiiksek X X
Akim Deneyi
- Kisa siireli (1 saniye) Kisa Devre Akiminda X X
Diisiik Akim Deneyi
7 | Parafudr Ayiricis1t Deneyleri X X
8 | Kismi Bosalma Deneyi X X
9 | Cevresel Deneyler Tim Parafudrlarda yapilir.
- Sicaklik Cevrim Deneyi, (Sadece porselen |Parafudrlarda kullanilan contalama
mahfazali parafudrlarda yapilacaktir.) sisteminin ve metal pargalarin
- Siilfiir dioksit deneyi, cevresel kosullardan zarar goriip
- Tuzlu Sis Deneyi, gormedigi test edilir.
10 | Sizdirmazhik Oraninin Denetlenmesi Gazli boliim igeren Parafudrlarda
(Seal Leak Rate) uygulanacaktir.

X: Deney yapilir.
- : Deney yapilmaz.

- Silikon Kauguk Mahfazalh Parafudrlarda, yukarida yer alan deneylere ilave olarak
asagidaki deneyler de uygulanir. Bunlar;

S.TD.1. |Rutubet (nem) Alma Deneyi,
- Termomekanik deney,
- Suya Daldirma Deneyi,

S.TD.2. |Cevre Kosullarinda Eskitme Deneyi,
Deney Serisi A, (1000 saatlik deney)




L
R
=
S
=
v
S
=
<%
-
=
=
=

TEDAS-MLZ/96-019.A

3.2. Rutin Deneyler

Bu sartname kapsamindaki Pﬁtﬁn Parafudrlarq Imalatci tarafindan en azindan asagida belirtilen
deneyler uygulanacaktir. (Olgiilen degerler Imalat¢1 tarafindan beyan edilen sinirlar i¢inde
kalmalidir.)

- Referans Geriliminin (Uref) Olgiilmesi,

- Yildirim Darbesi Artik Gerilim Deneyi,

- Kismi Bosalma Deneyi,

- Parafudr Mahfazasinin Sizdirmazlik Kontrolii (Deney yontemi Imalatg1 tarafindan
belirlenecektir.)

4. KABUL DENEYLERI VE KURALLARI

4.1. Numune Alma

Her teslimatta muayene ve deneye sunulan parafudrlarin ayni sinif ve tiirden olanlar1 bir parti
sayilir.

Numuneler, teslimat kapsaminda yer alan partilerden ALICI temsilcisi/temsilcileri tarafindan
rasgele secilecek ve aksi belirtilmedik¢e numune sayisi, partideki parafudrlarin kiip kokiine en
yakin kii¢iik tam sayiya esit olacaktir.

4.2 Kabul Deneyleri

- Sozlesmede belirtilen Tip Deneyleri:
Deneyin 6zelligine gére uygun sayidaki numune iizerinde yapilacaktir.

Komple Parafudrun Referans Akiminda Isletme Frekansli Geriliminin (Uref) Olgiilmesi,

Yildirim Darbesi Artik Gerilim Deneyi,?

Kismi Bosalma Deneyi,

- Mahfazanin Si1zdirmazlik Deneyi,
Deney asagidaki gibi yapilacaktir.

i. Numune parafudrlarin referans akiminda Referans Gerilimleri (Uref) ol¢iiliir,

ii. Referans gerilimleri olciilen parafudrilar, 1(bir) metre derinliginde su dolu bir tank
icerisinde 4 (dort) saat bekletilir. Tank suyu sicakhgi 35 °C £ 5 °C olacakur.

iii. Su dolu tanktan ¢ikarilan parafudrlarin dis yiizeyi kuru bir bezle kurulanir.

iv. Kurulanan parafudrlarin Referans Gerilimleri 6l¢iiliir ve ilk olgiilen degerler ile
karsilastirilir. Olgiilen degerler ilk degerlere gore %5 ’den daha fazla olursa deney
basarisiz olarak kabul edilir.

2. Bu deney 01.01.2006 tarihinden itibaren sadece komple parafudr iizerinde yapilacaktir. Bu tarihe
kadar, anma bogalma akiminin 0.01 ila 2 kat1 arasinda, imalat¢1 tarafindan segilecek her hangi bir akim
degerinde de yapilabilecektir. Ancak bu durumda test akimi ve dlgiilecek gerilim, imalatg1 tarafindan
belirtilecektir.
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- Silikon Mahfazali Parafudrlarda, mahfazanin silikon olup olmadiginin dogrulanmasi deneyi,
(Bu deney, siparis edilen parafudr miktart 100 Adet ve daha fazla olmasi halinde kabul
deneyi olarak yapilacaktir.)

Deney; Infrared Fourier Transform (FTIR) ydntemi ya da benzer baska bir yontem kullanilarak
Teslimat kapsamindaki parafudrlardan segilecek bir numune {izerinde yapilacaktir.

- Sozlesmede belirtilmesi halinde;
»  Ozel Termik Kararlilik Deneyi,
= Parafudr Ayiricist lizerinde Calisma Zamani/Akim Egrisi’nin denetlenmesi. (Deney
teslimat kapsaminda segilecek 3 (ii¢) adet numune iizerinde yapilacaktir. Deney
sonuglarinin olumlu olmasi halinde deneyde kullanilan ayiricilarin yerine yenileri,

bedelsiz olarak ALICI’ya verilecektir.)

4.3. Kabul Kriterleri

i.  Biitiin tip deneylerinden olumlu sonug¢ alinmig olacaktir.

Tip deneylerinin olumsuz sonu¢lanmasi halinde ALICI, parafudrlarin ¢alisma
giivenilirliginin ~ kaybolacagi  kanisina  varirsa  partideki  biitiin  parafudrlar
reddedebilecektir. ALICI, karar tamamiyla kendisine ait olmak iizere, Imalat¢inin makul
bir siire i¢inde parafudrlarin tasariminda degisiklik yapma ve sartnamede belirtilen biitiin
tip deneylerini, giderleri Imalatgiya/Yiikleniciye ait olmak iizere, tekrar etme istegini
kabul edebilir.

i. Isletme Frekansli Gerilimin (Uref) Olgiilmesi, Yildirim Darbesi Artik Gerilim Deneyi,
Kismi Bosalma Deneyi ve Mahfazanin Sizdirmazlik Deneylerinden olumlu sonug¢ alinmis
olacaktir. Deneylerin herhangi birinden ya da birkagindan olumsuz sonug alinirsa, bu
deney/deneyler, partiyi olusturan tiim parafudrlar iizerinde yapilacak ve deney sonuglari
olumsuz ¢ikan parafudrlar reddedilecektir.

iii. Secilen her bir Parafudr Ayiricisi lizerinde yapilan her deneyden olumlu sonug¢ alinmis
olacaktir. Herhangi bir numune iizerinde yapilan herhangi bir deneyden olumsuz sonug
alimmasi halinde, teslimat kapsaminda yer alan Parafudrlarin ayiricilarinin uygun olmadigi
sonucuna varilacak ve teslimat kapsaminda yer alan parafudrlara ait ayiricilarin uygun
olanlar1 ile degistirilmesi istenecektir. Bu islemler i¢in Yiikleniciye ilave siire
verilmeyecektir.

iv. Ozel Termik Kararlillk Deneyinden olumsuz sonu¢ alinmasi halinde diger deney
sonuglarina bakilmaksizin parti kapsamndaki tiim parafudrlar reddedilecektir.

v. Mahfazanin silikon olup olmadiginin dogrulanmasi deneyinden, birinci 6l¢iimde olumsuz
sonu¢ alinmasi halinde ayni numuneden alinacak ikinci Ornek iizerinde deney
tekrarlanacaktir. Tekrar olumsuz sonu¢ alinmasi halinde diger deney sonuglarina
bakilmaksizin teslimat kapsamindaki tiim parafudrlar red edilecektir.
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4.4. Kabul Deneylerine iliskin Genel Kurallar

i.  Yiuklenici; Sozlesmenin imzalanmasindan sonra deneylerin adini, yapilacagi yeri ve
baslama tarihi gibi bilgileri i¢eren bir Deney Programini, yurtdisinda yapilacak deneyler
icin en az 20 (yirmi) giin, yurti¢cinde yapilacak deneyler icin ise en az 7 (yedi) giin
oncesinden ALICI’ya bildirecektir.

i. Kabul Deneyleri ALICI temsilcisi/temsilcilerinin gézetiminde yapilacaktir. S6zlesmede
aksi belirtilmedikge Kabul Deneylerinin Imalatc1 tesislerinde yapilmasi esastir. Kabul
deneyleri kapsaminda yer alan ancak Imalatg1 tesislerinde yapilamayan deneyler,
ALICTI’nin uygun gorecegi bagka bir yerde de yapilabilecektir. Tip deneyleri ile ilgili
uygulama Madde 4.4.iii’ye gore yapilacaktir.

ii. Kabul deneyleri kapsaminda yapilmasi ongdriilen tip deneyleri, akredite edilmis bir
laboratuarda ya da ALICI temsilcisi/temsilcilerinin gozetiminde akredite olmamis baska
bir laboratuarda da yapilabilecektir. Tip deneylerine ait basarili deney raporlart ALICI’ya
sunulmadan, diger kabul deneylerine baslanamayacaktir. Tip deneylerinin akredite bir
laboratuarda yapilmasi halinde ALICI temsilcisi/temsilcilerinin bulunmast zorunlu
degildir.

iv. ALICI, Yiikleniciye zamaninda haber vererek deneylerde bulunamayacagini bildirebilir.
Bu durumda, Yiiklenici Imalatci ile birlikte deneyleri yapacak ve sonuglarint ALICI’ya
bildirecektir. Yiiklenici ve Imalatc1 tarafindan birlikte hazirlanan ve imzalanan Deney
Raporlari, incelenmesi ve onaylanmasi igin 2 (iki) takim olarak ALICI’ya gonderilecektir.
Deney raporlarinin onaylanmasi durumunda, ALICI tarafindan sevkiyat i¢in Sevk Emri
verilecek, onayli 1(bir) takim Deney Raporu Yiikleniciye geri gonderilecektir.

v. ALICI’dan kaynaklanan nedenler (Belirtilen tarihte deney mahallinde bulunamama, deney
sonuglart hakkinda karar verememe, vb.) hari¢ olmak {izere, kabul deneylerinin
tamamlanamamasi nedeniyle teslimatta olabilecek gecikmeler icin YUKLENICIye siire
uzatimi verilmeyecektir.

vi. Kabul Deneyleri sonuglanincaya kadar YUKLENICI’ye hi¢bir 6deme yapilmayacaktir.

vii. Deney raporlarinda; deneye alinan numune(ler)in ve karakteristikleri ile deney
sonuclarinin uygunlugu ya da uygunsuzlugu acik¢a belirtilecek ve karsilikli olarak imza
edilecektir. Deney sonuglar1 ile varsa sozlesmede belirtilen diger hususlarin da uygun
olmas1 halinde Alic1 temsilcisi/temsilcileri, ilgili malzeme partisinin sevkine izin
vereceklerdir.

ALICI temsilcisi/temsilcileri deney sonucglari hakkinda karar veremiyorsa, karar1 Genel
Midiirlige birakabilir.
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5. TEKLIFLE BIRLIKTE VERILECEK BiLGi VE BELGELER

- Garantili Ozellikler Listesi;

Garantili Ozellikler Listesi; her bir kalemdeki parafudr i¢in ayr1 ayr1 doldurulduktan sonra teklif
sahibi ve imalat¢1 firma tarafindan imzalanacaktir. Bu listelerde verilen bilgiler teklif sahibi ve
imalat¢1 firmay1 baglayici olacaktir.

- Tip deney raporlar1 veya sertifikalari;
Tip deney raporlar1 veya sertifikalari, akredite edilmis laboratuvarlardan alinmis olacaktir.

Teklif sahiplerinin teklif ettikleri parafudrlarin akredite olmus bir laboratuvarda yapilmis tip
deney raporlarim1 veya sertifikalarini teklifleri ile birlikte vermesi esastir. Ancak ALICI
tarafindan ihale dokiimaninda belirtilmesi halinde, YUKLENICI/IMALATCI teklife konu
irlinlerine 1iligkin tip deney raporlarinda ve/veya sertifikalarinda eksiklerin bulunmasi
durumunda s6z konusu eksik belgeleri ilk parti malzeme kabulii yapilincaya kadar akredite
edilmis laboratuvarlardan temin ederek ALICI'ya sunabilecektir. Eksik belgelerin ilk parti
malzeme kabulii yapilincaya kadar akredite edilmis laboratuvarlardan temin edilerek
sunulmamasi halinde ALICI s6z konusu malzemelerin alimini iptal edecektir.

Deney raporlar teklif edilen tipe ait olmalidir. Bu nedenle, ALICI, gerekirse deney raporlarinin
teklif edilen tipe ait oldugunun kanitlanmasini, teklif sahibinden isteyebilir.

Deney raporlari; deneyin yapildigi laboratuvarin adi, deneyi yapan ve gézlemci olarak bulunan
kisilerin isim, unvan ve imzalar1 ile deney tarihini kapsayacaktir.

Bir lisans altinda imalat yapiliyorsa tip deney raporu, s6z konusu imalatin yapildigi yerde
iiretilmis parafudra ait olacaktir.

- Asagidaki bilgi, belge ve resimler;

Teklif sahipleri teklif ettikleri her kalem i¢in, yukarida istenenlere ek olarak, asagidaki bilgi,
belge ve resimleri teklifleri ile birlikte verecektir.

- Ayrintili katalog,

- Parafudr Gerilim/Akim egrisi,

- Sebeke Frekansli Gerilim/Zaman Egrisi,

- Yildirim Akim Darbesinde Artik Gerilim/Bosalma Akimi Egrisi,

- Parafudr Ayiricisi i¢in Calisma Zamani/Akim Egrisi,

- Parafudrlarin kesit resmi, (Basing bosaltma sistemine sahip Parafudurlara ait kesit
resimlerinde, Basing Bosaltma Sistemine ait ayrintilar yer alacaktir.)

- Montajda gerekli aksesuarlar da dahil, her tip parafudra ait genel boyut ve agirliklart
gosteren resimler,

- Parafudr ayiricisina iligkin bilgiler,

- T.S.E. Belgesi,

- Uretici firmaya ait ISO 9000:2000 Kalite Sistem Belgesi,

- Ambalajlama yontemi ve ambalajli tagima boyutlar1 ve agirliklari,

Yukarida istenen belgelerden herhangi birinin eksik olmasi ya da eksik bilgi verilmesi,
ALICI'ya teklifi reddetme hakkini verebilir.
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6. CESITLIi HUKUMLER

6.1. Teklif Fivatlar:

Teklif fiyatlar, teklif verme kosullarina uygun olarak verilecektir. Teklif birim fiyatlart;

- Malzeme Listesinde belirtilen tiim techizatla birlikte komple parafudru,
- Kabul deneyleri,
- Ambalaji,

icerecektir.

6.2. Ambalaj

Parafudrlar ambalajli olarak teslim edilecektir.

Parafudrlar her tiirlii yiikkleme, tasima ve indirme islemlerinde dayanikli, Alict ambarina hig bir
hasara ugramadan ulasimini saglayacak nitelikte ambalajlanacaktir.

Imalatg1 teklif ettigi ambalajlama yontemini, parafudr sayisini, ambalajin dis boyutlar1 ve
tagima agirligini teklifinde belirtecektir.

Her ambalaj iizerine uygun biiyiikliikte harf ve rakamlarla asagidaki bilgiler yazilacaktir.
- Imalatginin adi1 ve/ veya ticari markast,

- Alicinin ad1 ve adresi,

- Alicinin siparis numarast,

- Alicinin malzeme kod numarasi,

- Parafudrun tipi,

- Anma gerilimi (Ur),

- Anma bosalma akimi (In),

- Toplam (briit) agirlik,

6.3. Parafudrlarla Birlikte Verilecek Belgeler

- Rutin Deney Raporu,
- Montaj talimati,
- Imalatgidan alinmis Garanti Belgesi.

Parafudrlarla birlikte verilecektir.

6.4. Kabul Deneyleri Disindaki inceleme ve Deneyler

i. Malzemelerin yiiklenmeden 6nce ALICI’nin temsilcisi/ temsilcileri tarafindan incelenmis,
deneyden gecirilmis ve kabul edilmis olmalari, ALICI’nin malzemenin son teslim yerinde
yeniden inceleme, deney yapma ve gereginde reddetme hakkini kisitlamaz ya da yok etmez.

ii. ALICI, karar tamamiyla kendisine ait olmak {izere tip deneylerinin ya da rutin deneylerin

tiimiiniin ya da bir boliimiiniin Imalat¢1 tesislerinde ya da yurticinde veya yurtdisinda
akredite bir laboratuvarda sdzlesme siiresi icerisinde tekrarlanmasina karar verebilir.
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Numune/numuneler, ALICI temsilcisi/temsilcileri tarafindan secilecek ve karsilikli olarak
miihiirlenecektir. Yapilacak deneylerin sonucunun olumlu ¢ikmasi durumunda, tiim masraflar
ALICI tarafindan 6denecektir. Deney sonuglarimin olumsuz ¢ikmasi halinde tiim deney
masraflar Yiiklenici tarafindan 6denecektir. ALICI, karar tamamen kendisine ait olmak tiizere,
makul bir siire iginde ve her tiirlii masraflar Yiikleniciye ait olmak iizere, parafudrlarin ilgili tip
ve rutin deneyleri yapilarak uygun olanlar ile degistirilmesine ya da s6zlesmenin tek tarafli
olarak iptaline karar verebilir.

6.5 Garanti

Imalatg1, teslim edilen her parafudru, teslim tarihinden baslayarak 24 ay siire ile tasarim,
malzeme ve is¢ilik hatalarina karsi garanti edecektir.

Parafudrlar; garanti siiresi i¢inde kusurlu bulunmasi veya tasarim, malzeme ve imalat hatalar
nedeniyle hasarlanmasi halinde, yenileri ile degistirilecektir. Yeni parafudrlarin ALICI'nin
bildirecegi yere tasinmasi ve gerektiginde montaji Yiiklenici/Imalatci tarafindan hicbir bedel
talep edilmeksizin yapilacaktir.

Yiiklenici/imalatg1; yazili bildirim tarihini izleyen, en ge¢ 1 (bir) ay icinde parafudrlari yeniden
imal ederek kabule hazir hale getirecek ve deneylerin bitimini izleyen 15 (onbes) giin icinde
Alici'nin gosterecegi yere tasiyacaktir. Yiiklenici/Imalat¢i tasima islerini zamaninda yapmazsa,
ya da yazili bildirim yapildigi halde malzeme kusurlarini gidermezse, ALICI, giderleri
Yiikleniciye ait olmak iizere, kusuru gidermek i¢in gerekli islemleri yapacaktir. Bu durumda
ALICI, s6z konusu giderleri, Yiiklenicinin varsa hak edislerinden ya da kesin teminatindan
tahsil edecektir.

Bu sekilde onarilan ya da degistirilen malzeme de aynen yukaridaki garanti kosullarina
uyacaktir.

Silikon Kaucuk Mahfazalh Parafudrlarda, Silikon mahfazanin yalitim ve hidrofobik

ozelliklerinin bozulmayacagi1 (Parafudrun ¢alisma kosullarinda) imalat¢i tarafindan 5(bes) yil
siire ile garanti edilecektir.
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EKLER

EK — I- PARAFUDR VE DONANIMLARI PRENSIP RESMi
EK — II- MALZEME LISTESI

EK — III- GARANTILI OZELLIKLER LISTESI
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SILIKON MAHFAZALI PARAFUDR PRENSIP RESMI
(AYIRICILI TIP)

/' Klemens igin NOT'a bakiniz.

30-50 mm

HAT «—
TERMINALI

YALITKAN BAGLANTI

i

: KONSOLU
I

I

: \\ / @ 14 (M 12 civatali baglantiya uygun)
@

I

I

Il

I

i

! i @ 14 (M 12 civatal
i |

baglantiya uygun)

T

PARAFUDR
AYIRICISI

TOPRAK «— (0
TERMINALI

TOPRAK BAGLANTI
ILETKENI

NOT: HAT TERMINALINDE SIKISTIRMALI TIP KLEMENS GOSTERILMEMISTIR.
IMALATCI TARAFINDAN TEKLIF EDILECEK KLEMENS TiPi ALICININ ONAYINA SUNULACAKTIR.
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OG SISTEMLERI ICIN
METAL OKSITLI PARAFUDRLAR

MALZEME LISTESI

DOSYA NO:

KALEM NO:

2

. En yiiksek siirekli sistem gerilimi (kV-etken)

. Parafudr anma gerilimi, Ur  (kV-etken)

. Parafudr siirekli isletme gerilimi, Uc (kV-etken)
. Anma bosalma akimi (kA)

. Sistem Topraklamasi

- Dogrudan toprakli notr sistem
- Direng lizerinden toprakli nétr sistem

. Mahfaza tipi

- Silikon
- Seramik

7. Parafudr Ayiricist (Evet/Hayir)

8.

9.

10.

11.

12.

Toprak Baglant: iletkeni (Evet/Hayr)

Yiikselti (m)
Ortam sicaklig

- En Diisiik

- En Yiiksek

Alicinin malzeme kod numarasi

Miktar (Adet)
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OG SISTEMLERI ICIN
METAL OKSITLI PARAFUDRLAR

GARANTILI OZELLIKLER LISTESI
DosyaNoO @ ..ooeevviiiiiiiien.

Kalem NO ¢ oo,
Alicinin M1z.Kod.NO : ..ooveeeeeeeee.

GARANTI EDILEN

1. imalatc1 Firma

2. Imalatginin Tip Isareti

3. Uygulanan Standartlar

4. En Yiiksek Sistem Gerilimi (kV-etken)
5. Parafudr Anma Gerilimi, Ur (kV-etken)
6. Parafudrun Maksimum Stirekli

Calisma Gerilimi, Uc (kV-etken)
7. Anma Frekansi (Hz)
8. Anma bosalma akimi (kA)

9. Metal Oksit Direng;
(1 adet Metal Oksit Direng i¢in doldurulacaktir.)
- Imalatg1 Ismi ve Mensei

- Anma Gerilimi (Ur) (kv-etken)
- Calisma Gerilim (Uc) (kv-etken)
- Cap1 ( mm)
- Yiiksekligi ( mm)

10. Komple Parafudrda kullanilan
Metal Oksit Diren¢ Miktari (Adet)

11.Mahfaza Tipi (seramik / silikon )

12. Referans Degerler;

- Referans Akim (Iref) (A)

= - Referans Gerilimi (Uref) kV)
- - Ortam Sicaklig1 (°0)
o

(e p]

s 13., Parafudrun Siirekli Calisma Geriliminde Siirekli Akimin;
e - Rezistif Bileseni (mA)
S - Kapasitif Bileseni (mA)

= - Ortam Sicaklig1 (°C)

=

=
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DosyaNoO & .vvvveeiiieeeeee,
Kalem NO : coovvveeeeeiiiiiieeeeeeens
Alicinin Mlz.. Kod.NO @ .ooovvvveieeeeeeeee,

GARANTI EDILEN

14.Dik Akim Darbesi Artik Gerilimi (1/20 ps)
- Akim Darbesi Tepe Degeri (kA-tepe) : Anma bosalma akimi
- En Yiiksek Artik Gerilim (kV-tepe) :

15. Yildirim Darbesi Artik Gerilimi (8/20 ps)
En Yiiksek Artik Gerilimler
- Anma Bosalma Akiminin 0,5 katinda (kV-tepe)

_ " " " 1 " ( " )
- " " " 2 " ( " )

16. A¢ma-Kapama Darbesi Artik Gerilimi
(10000 A, hat bosalma sinifi 1 olan Parafudrlar icin)
- 125 Amper Tepe Akiminda (kV-tepe)
- 500 Amper Tepe Akiminda (kV-tepe)

17. Direng kayiplari

- Hizlandirilmis yaglanma yontemiyle
saptanan gii¢ kayip orani, Kct
- Ortam sicakliginda yeni direngte direng kayiplar

. Anma Geriliminde, P1R (W)
. Siirekli Calisma Geriliminde, P1C (W)
18. Enerji Harcama Kapasitesi (kJ/kV)

19. Parafudr Mahfazasi Dielektrik Dayanimi

- 1 Dak. Siireli Sebeke Frekanslt

Dayanim Gerilimi, Yasta (kV-etken) :

- 1.2/50 ps Yildirim Darbe Dayanim Gerilimi (kV-tepe) :
20. Minimum Yiizeysel Kagak Yolu Uzunlugu (mm)
21. Basing Bosaltma Diizeni (var/yok)
22. Gaz Doldurulmus Boliim (var/yok)
23. Kantilever dayanim (Nm) :
24. Yalitkan Baglant1 Konsolu Malzeme Cinsi

25. Komple Parafudrun Yiiksekligi (mm) :

26. Net agirlik (Baglanti konsolu/kelepge haric) (kg)
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